
Name: Mini-Heizplattform
Modell: VB-215A
Temp. Bereich: 160~250℃
N.W.: 90,4g
Arbeitsbereich: 20 * 18,5 mm
Produktgröße: 70,5 x 76,7 x 21,6 mm
Anwendung: Geeignet für 99 % der Chips auf dem Markt, universell zum Entfernen von Kleber und
Zinn von verschiedenen Arten von iPhones, Huawei und anderen Mobiltelefon-CPUs






















